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DRIVE MODE: 1/4DUTY  1/2 BAIS
DEIVE VOLAGE: 3.0V
DL LK ROGEES % Rt 55N IEHRE SE R 4544 (SR ).
PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
COM | COM | COM | COM | SEG | SEG | SEG | SEG | SEG | SEG | SEG | SEG | SEG | SEG | SEG1
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
COM COM | E1 Al E2 A2 E3 A3 E4 Ad A5 E6 A6
4 4
COM COM F1 Bl F2 B2 F3 B3 F4 B4 B5 F6 B6
3 3
COM COM G1 C1 G2 Cc2 G3 C3 G4 C4 C5 G6 C6
2 2
COM | COM D1 | DOT | D2 G5 D3 F5 D4 D5 ES D6
1 1




EPFThFL O TANAIEALE

Shenfhen JinFengDa Electronic Technalogy Co., Ltd.

i Mok GEHITT R ENE Bi%: 07T55-202068018, 13708528768
Rl wonnee jfd-ic.cormn BEFEinfo@ifd-ic.com Q0402431824
7#v: Pad Diagram
NO. PADNAME X Y NO.| PADNAME X Y
1 RESET -602 394 16 SEG4 170 -613
2 TEST -578 284 17 SEG3 280 -613
3 OSCO -578 174 18 SEG2 390 -613
4 OSCl -578 64 19 SEG1 500 -613
5 PB.O -617 -71 20 CcCom4 610 -613
6 PB.1 -618 -241 21 COM3 578 -505
7 GND -588 -387 22 COM2 578 -395
8 PB.2 -578 -502 23 COM1 578 -285
9 PB.3 -600 -613 24 VEE 610 -175
10 SEG10 -490 -613 25 CAP2 610 -65
11 SEG9 -380 -613 26 CAP1 594 42
12 SEGS -270 -613 27 VDD 578 153
13 SEG7 -160 -613 28 BD1 587 262
14 SEG6 -50 -613 29 BD2 587 372
15 SEG5 60 -613
AAAAA
29
2
28
3 Y
27
4
26
(0,0
S 25
5 Chip Size: 1560um * 1630 um 24
The substrate must be connected to GND
23
7
22
8 21
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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